招标项目明细：

	序号
	项目名称
	数量
	规格要求

	1
	Xplore Compact 30 能谱仪
	1台
	1 探测器：分析型SDD硅漂移电制冷探测器，有效面积；高分子超薄窗设计，无需液氮冷
却，仅消耗电能。
2 能量分辨率：Mn Ka保证优于129eV（@计数率100,000cps）；以上探测器能量分辨率保证符合
ISO 15632:2012标准。
3 元素分析范围：B5～Cf98。
4 具备零峰修正功能，可以快速稳定谱峰，开机后无需重新修正峰位。
5 具备元素谱图Live功能，移动样品或改变放大倍率时，元素谱图实时刷新显示，无需在电镜和能
谱软件间切换；在谱图采集时实时显示MinQuant的定量分析结果。
6 定量分析：采用XPP定量修正技术，具有完备的标样数据库。
7 定性分析：AutoID可自动标识谱峰，可进行谱重构。
8 采用X1脉冲与图像处理器：可高效进行脉冲处理和图像采集，在1,000,000计数率下进行元素面
分布分析，在100,000计数率下进行定量分析。

	2
	光耦高压电性打标光检编带一体机
	1台
	激光类型：红外激光

激光波长：1064nm

功率：20W、30W、50W（针对比较厚的封装层，提高开封效率）

激光寿命：≥ 80000 小时

输出功率范围：1% ~ 100%

重复频率：20KHz~100020KHz（可调）

脉冲宽度：1ns-1000ns（可调）

光束质量：M² ≤ 1.2

开封深度：0.01mm~2mm

最大深度：3mm (选配 50Ｗ激光器)

开封速度：≥ 8000mm/s

定位系统像素：1200 万像素

观测系统像素：1200 万像素彩色相机 2000 万像素彩色相机

最大扫描范围：50mm x 50mm

实时操作模式：同轴和共XY 轴行程 X300mm，Y200mm扩大激光加工范围及显微视觉，无损开封 PCBA 上的不同类型芯片

Z 轴：Z 轴自动调焦计算机IPC810 工控机（i5/8G/240G 固态/AOC 21”显示器）

软件系统：DECAP 专业版

支持样品尺寸：≤30mm

烟尘过滤器：1.8kPa，0.3µ的颗粒

定位精度：±20um

设备安全等级：ClassⅠ（互锁）

激光防护：防四类激光辐射防护罩

	3
	查示扫描量热仪
	1台
	双路数字式质量流量控制器：标配
温度范围：室温~725℃
温度准确度：±0.1℃
温度精确度：±0.05℃
量热重现性-铟 标准金属：±1.0%
量热精确度-铟  标准金属：±0.1%
基线弯曲度(-50~300℃)：＜0.15mW
基线重现性：＜0.04uW
灵敏度：1.0uW
铟 峰高/半峰宽：8.0mW/℃

	4
	DTS-1000双通道测试仪
	1台
	电压/电流：1500V/20A，可控硅选件，电流选件最高测试20A
配合探针台：通过GPIB接口可以获取Map图
通道：单通道
任何形式计数必须准确
适用测试的器件名称：二极管、三极管、MOS-FET、IGBT（适合分立器件的规格）、光电耦合器。具体参数有：二极管（IR、VZ、VF）、MOS-FET（ISGS、IDSS、BVDSS、DIVID、VP、VTH、RDON、VF、VFSD）、三极管（BVCBO、BVCEO、BVEB、ICBO、ICEO、IEB、ICES、DIVID、HFE、VFBE、VCESAT、VBESAT）、IGBT（IGSS、VCESAT、VGESAT等）、可控硅（VDRM、VRRM、IDRM、IRRM、IGT1,2,3,4，IH、ILATCH1,2,3,4等）、光电耦合器（FIH、FIC、FVCESAT等）

	5
	AOI自动光学检查机
	1台
	视觉检测系统包含正面两面检测，可以检测框架上本体裂纹、
划伤、破损、框架异物等不良
视觉系统外观检测精度可以达到0.2mm
机构可以通过调节kit位置以实现SMA/B/C自由切换(也可以检测封装形式）
机构可实现自动上下料,上料机构可一次性装填5个料盒，下料机构可收纳5个料盒
机构可以通过激光将不良品打印标记以便于后段剔除
机构运行速度可达到至少8片/分(根据料片尺寸会有差异）
视觉系统自动保存生产数据并生成报表，以便于工艺分析

	6
	探针测试系统
	1套
	1. 适用于 3~6 英寸芯片。
2. 1.5 毫米*1.5 毫米步距芯片连续测试，Z 轴升降 0.3 毫米，UPH 为 20K
3. 工作行程：X 轴 180mm，Y 轴 220mm，Z 轴 5mm
4. X 轴、Y 轴定位精度：<±0.005mm/150mm
5. X 轴、Y 轴重复定位精度：<±0.003mm
6. X 轴、Y 轴垂直度：±0.004mm/150mm
7. Z 平台重复定位精度：<±0.003mm
8. Z 平台平面度：<0.015mm
9. XY 工作步距：公制 0.2 毫米到 100 毫米
10. CCD 自动扫直另配电动θ调节：更方便、快速完成水平扫描。
11. 主要测试功能：圆形、探边、环型测试；坏点重测；分类测试、自定义
图形测试。
12. 打点方式：测后打点。
13. Windows：中文操作界面，Mapping 动态显示。
14. MAPPING：数据存储及网络上传功能。
15. 显微镜为：10~67 倍连续调节，环形灯照明。
16. 自动对准模块：通过视觉处理可以实现自动圆心定位、自动水平扫描，自动第一测试点定
位。真正做到上片后“一键”测试。
17. 系统耐压可达 2500V 。

	7
	数字式测量投影仪
	1台
	机台底坐：高精度花岗石及立柱
线性精度： （3+L/150）µm
解析力：0.001mm
重复精度：0.003mm
实际工作行程：200*100*180mm

	8
	自动测试机
	1台
	最高温度：150℃、最低温度：-40℃、
湿度范围：20-98%RH、升温时间：20℃→150℃≤30min（空载）、降温时间：≤60min、温度波动度：±0.5℃、
温度偏差：±2℃、湿度偏差：±2/-3%RH(RH＞75%RH)，±5.0%RH（湿度＜75%RH）

	9
	超低温冰箱
	1台
	/


